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文献综述
[bookmark: _Toc513450582][bookmark: _Toc513452533][bookmark: _Toc513457860]1. 机电一体化技术的概念与功能（标题2、黑体、三号、加粗）
[bookmark: _Toc513452534]1.1 机电一体化技术的概念（标题3、黑体、小三号、加粗）
机电一体化技术是在大规模集成电路和以微型计算机为代表的微电子技术高度发展，向传统机械工业迅速渗透、同电子技术深度结合的现代工业的基础上，综合运用机械技术、微电子技术、自动控制技术、信息技术、传感测试技术、电力电子技术、接口技术、信号变换技术以及软件编程等群体技术[1]。（正文、宋体、小四、1.5倍行距）
[bookmark: _Toc513452535]1.2 机电一体化技术的范畴（标题3、黑体、小三号、加粗）
机电一体化技术是一种崭新的技术思想，它除了强调机与电的有机结合，还具有更深刻、更广泛的涵义。凡是由各种现代高新技术与机械和电子技术相互结合而形成的各种技术、产品（或系统）都应属于机电一体也范畴。……
[bookmark: _Toc513452536]1.3 机电一体化的功能（标题3、黑体、小三号、加粗）
(1) 提高精度。该技术使机械传动部件减少。因而使机械磨损、配合间隙及受力变形等所引起的误差大大减小。同时由于采用电子技术实现自动检测、控制和补偿，校正因各种干扰因素造成的动态误差，从而达到单纯机械装备不能达到的工作精度[2]。……
[bookmark: _Toc513450583][bookmark: _Toc513452537][bookmark: _Toc513457861]2. 机电一体化技术发展回顾（标题2、黑体、三号、加粗）
机电一体化技术的发展历程，大体上可以分为3个阶段。
20世纪60年代以前为第一阶段，称其为“萌芽阶段”。在这一时期，人们自觉或不自觉的利用电子技术的初步成果来完善机械产品的性能。特别是在二次世界大战期间，战争刺激了机械产品与电子技术的结合，出现了许多性能相当优良的军事用途的机电产品。这些机电结台的军事用途的技术，在战后转为民用，对战后经济的恢复和技术的进步起到了积极的作用。……
[bookmark: _Toc513450584][bookmark: _Toc513452538][bookmark: _Toc513457862]3. 机电一体化技术的相关技术（标题2、黑体、三号、加粗）
[bookmark: _Toc513452539]3.1精密先进制造技术（标题3、黑体、小三号、加粗）
该技术是机电一体技术的基础。在机电一体化产品中，它不再单指加工过程的工艺方法。机械技术应着眼于如何与机电一体化的技术相适应。在设计技术上要不断借助计算机辅助技术、成形制造技术和加工制造技术向着精密、高速的方向发展。……
[image: ][image: ]
图1.1                           [5]
[bookmark: _Toc513452540]3.2 信息处理技术（标题3、黑体、小三号、加粗）
信息处理技术包括信息的传递、交换、存储、处理，是机电一体技术控制的基础技术。实现信息处理的工具是计算机，因此计算机技术与信息处理技术是密切相关的。它们是机电一体化技术发展和变革最活跃的因素，是机电一体化技术中控制的关键[3]。
……
[bookmark: _Toc513452541]3.6伺服传动技术（标题3、黑体、小三号、加粗）
伺服传动技术是机电一体化系统核心部分。伺服传动包括电动、气动、液压等各种类型的传动装置。计算机通过接El与这些装置相连接，控制它们带动工作机械作各种运动。……
[bookmark: _Toc513450585][bookmark: _Toc513452542][bookmark: _Toc513457863]4. 机电一体化技术的发展趋势（标题2、黑体、三号、加粗）
[bookmark: _Toc513452543]4.1 智能化（标题3、黑体、小三号、加粗）
智能是知识以及运用知识解决问题能力的总和。赋予机电一体化产品以某种程度的智能是机电一体化永恒的追求目标。综合比较其优缺点，总结如表1.1所示。
表1.1                
	类型
	原理
	优点
	缺点

	
	宋体
	五号
	1.5倍行距
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc513452544]4.2 集成化（标题3、黑体、小三号、加粗）
集成化有两层含义，其一是机电一体化不仅仅是机械与电子的综合，而应是尽可能包含其它领域先进技术的大综合体；其二是应用系统工程技术来指导机电一体化系统的开发和应用……
[bookmark: _Toc513450586][bookmark: _Toc513452545][bookmark: _Toc513457864]5. 存在的问题及总结
1）机电一体化技术促使机械工业发生了战略性变革。传统的机械设计方法和设计概念正在发生着革命性的变化。新的方法等待我们去创造，去发现。机电一化技术将扮演2l世纪机械工业的主角。
[bookmark: _Toc513452546]6. 参考文献
[1] Hyung-Kew Lee, Jaehoon Chung, Sun-Il Chang, et al. Real-time measurement of the three-axis contact force distribution using a ﬂexible capacitive polymer tactile sensor [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2011, 21, 035010.
[2] 何道清，张禾，谌海云. 传感器与传感器技术[M]. 北京：科学出版社，2008.
[3] 左月明.谈机电一体化课程的教法[J]. 山西农业大学报, 2002，3(4)：33-36.（中文宋体、英文和数字Times New Roman,五号）
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[bookmark: _Toc513450587][bookmark: _Toc513452547][bookmark: _Toc513457865]开题报告
[bookmark: _Toc513450588][bookmark: _Toc513452548][bookmark: _Toc513457866]1. 研究背景及意义（标题2、黑体、三号、加粗）
机电一体化是微电子技术向机械工业渗透过程中逐渐形成并发展起来的一门新兴的综合性学科，是机械技术、微电子技术和信息技术相互融合的产物，英文名称为Mechatronics。随着科学技术的不断发展和创新，机电一体化也被不断地被赋予新的内涵，但其基本特征可概括为：机电一体化是从系统的观点出发，综合运用机械技术、微电子技术、自动控制技术、计算机技术、信息技术、传感测控技术、电力电子技术、接口技术、信息变换技术以及软件编程技术等群体技术，根据系统功能目标和优化组织目标，合理配置与布局各功能单元，在多功能、高质量、高可靠性、低能耗的意义上实现特定功能价值，并使整个系统最优化的系统工程技术。（正文、宋体、小四、1.5倍行距）
[bookmark: _Toc513450589][bookmark: _Toc513452549][bookmark: _Toc513457867]2. 机电一体化技术的研究现状及发展趋势（标题2、黑体、三号、加粗）
[bookmark: _Toc513452550]2.1 国内外机电一体化技术发展现状（标题3、黑体、小三号、加粗）
[bookmark: _Toc513452551]2.1.1先进制造技术（标题4、黑体、四号、加粗）
先进制造技术是传统制造技术不断吸收机械电子、信息、材料、能源及现代管理技术等技术成果,将其综合应用于制造全过程,实现优质、高效、低耗、清洁、灵活生产,取得理想的技术和经济效果的制造技术……
[bookmark: _Toc513452552]2.1.2 自动化仪表与传感器（标题4、黑体、小三号、加粗）
机电一体化技术的发展历程，大体上可以分为3个阶段。
[bookmark: _Toc513452553]2.2 机电一体化技术发展趋势（标题3、黑体、小三号、加粗）
机电一体化技术是机械、电子、光学、控制、计算机、信息等多学科的交叉融合,它的发展和进步依赖于也促进相关技术的发展和进步。因此,机电一体化技术的主要发展方向有智能化、模块化、网络化、微型化、绿色化、人格化……
[bookmark: _Toc513450590][bookmark: _Toc513452554][bookmark: _Toc513457868]3. 论文的主要研究内容（标题2、黑体、三号、加粗）
[bookmark: _Toc513452555]3.1 论文研究方向（标题3、黑体、小三号、加粗）
机电一体化技术专业在当前的工业领域中其地位日趋重要。当今社会，一方面在市场经济下我国工业化进程的迅速发展，另一方面知识经济及信息化社会所孕育的高技术大踏步进入制造领域，因而市场对工业技能型人才的需求量日益扩大。因此，从培养技能型人才的角度来思考机电一体化课程的研究，是十分必要的。……
[image: ][image: ]
图2.1                           [5]
[bookmark: _Toc513452556]3.2 论文主要内容（标题3、黑体、小三号、加粗）
该门课程的特点是多、新、实。门类多．内容丰富，既有电、计算机，又有机。而所涉及的传感器技术、信息和电处理技术发展很快，日新月异，且机电一体化设计对实践动手能力的要求也很高。因此本次论文探讨的主要内容主要分以下6个部分……
[bookmark: _Toc513450591][bookmark: _Toc513452557][bookmark: _Toc513457869]4. 拟采用的技术方案及待解决的关键技术（标题2、黑体、三号、加粗）
[bookmark: _Toc513452558]4.1 智能化（标题3、黑体、小三号、加粗）
智能是知识以及运用知识解决问题能力的总和。赋予机电一体化产品以某种程度的智能是机电一体化永恒的追求目标。综合比较其优缺点，总结如表2.1所示。
表2.1                
	类型
	原理
	优点
	缺点

	
	宋体
	五号
	1.5倍行距
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc513452559]4.2 集成化（标题3、黑体、小三号、加粗）
集成化有两层含义，其一是机电一体化不仅仅是机械与电子的综合，而应是尽可能包含其它领域先进技术的大综合体；其二是应用系统工程技术来指导机电一体化系统的开发和应用……
[bookmark: _Toc513450592][bookmark: _Toc513452560][bookmark: _Toc513457870]5. 预期结果
机电一体化技术促使机械工业发生了战略性变革。传统的机械设计方法和设计概念正在发生着革命性的变化。新的方法等待我们去创造，去发现。机电一化技术将扮演2l世纪机械工业的主角。
[bookmark: _Toc513450593][bookmark: _Toc513452561][bookmark: _Toc513457871]6. 时间安排
	序号
	起止日期
	任务要求

	1
	—
	查阅相关文献，阅读文献30 篇以上，其中英文文献15篇以上；
对其中一篇以上文献进行翻译；
完成项目的总体方案设计；
完成文献综述、开题报告撰写及准备开题答辩。

	2
	—
	

	3
	—
	

	3
	—
	

	4
	—
	

	5
	—
	修改论文；准备答辩。


[bookmark: _Toc513450594][bookmark: _Toc513452562][bookmark: _Toc513457872]7 参考文献
[1] Jose Gerardo Vieira da Rocha, Pedro Filipe Antunes da Rocha, SenentxuLanceros-Mendez. Capacitive Sensor for Three-Axis Force Measurements and Its Readout Electronics [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2009, 58, 8: 2830-2836.
[2] 何道清，张禾，谌海云. 传感器与传感器技术[M]. 北京：科学出版社，2008.
[3] 左月明.谈机电一体化课程的教法[J]. 山西农业大学报, 2002，3(4)：33-36.（中文宋体、英文和数字Times New Roman, 五号）
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[bookmark: _Toc513450595][bookmark: _Toc513452563][bookmark: _Toc513457873]
文献翻译
译文题目：
原文题目：
原稿出处：Alex Chortos, Jia Liu and Zhenan Bao, Nature Materials, 2016, Vol. 15, 937-950.
（“原稿出处”对原稿来源说明，包括作者姓名、期刊名称、出版年份、卷期和页码）
摘要：本文展示了一种用于精密测量和空间多路绘图的由带有嵌入式阻抗传感器阵列的超薄、延展性薄片组成的水合作用监控器。该装置包含……

关键词：触觉传感器，……

[bookmark: _Toc513450596][bookmark: _Toc513452564][bookmark: _Toc513457874]1 序言
在第二章的质点运动学中，我们阐述了物体直线或曲线前进时，它们相关的位移，速度和质点加速度之间的关系。在刚体运动学中，我们同样用这些物理量来描述运动，但要考虑物体的旋转。因此刚性运动学同时包括了直线和角度的位移、速度和加速度。
我们为什么要描述刚体的运动有两个重要原因。首先，我们经常需要去用凸轮、齿轮等各种各样的连接器去产生，传递和控制某些需要的运动。这里我们必须要分析运动的位移，速度和加速度去设计机械部分的几何尺寸。而且，为了生成运动，我们必须得考虑物体所受的力来设计这些部分。
其次，我们经常要测定刚体受力所产生的运动。如何计算受到推进阻力和重力影响下，物体的快速运动就是一个典型的问题。
[bookmark: _Toc513450597][bookmark: _Toc513452565][bookmark: _Toc513457875]2 刚体的假设
在先前的一章，我们定义一个刚体为一个质点组成的系统，其中每个质点之间的距离保持不变。因此，如果每个物体内的每个质点是由其所在的参照轴的方位矢量和物体的转动矢量所定位的，那么它们相对于转动轴，在任何一个位置都没有什么改变。当然，这只是一种理想状态，因为任何固体在受到力作用的时候在形状上都多少有点改变。
然而，如果相比于物体的整个运动，物体的形状改变是非常小的情况下，那么就可以近似把这个物体看作是刚体。举例来说，飞行器翅膀颤抖的微小位移，不影响飞行器整体的飞行轨迹，此时，就完全可以把飞机假设成一个刚体。另一方面，如果问题是记录由于翅膀颤动而造成的瞬时内部压力，那么相关的翅膀部分的运动不能被忽略，那么这个翅膀不能被看作是刚体。在本章和下一章，所有的物体都是基于刚性假设的基础上的。


					      (1)

平移定义为不管物体怎么运动，不管什么时候，物体相对于它的原来位置都是平行的。就是说，在物体运动过程中没有任何旋转。在直线平移中，物体中所有的质点都是在平行线上移动的。在曲线平移中，所有的质点移动在合适的曲线上。我们注意到在任意两种情况之一的平移时，物体的运动可以完全用物体中任意一点的运动来说明，所以在第二章里讲的所有质点我们可以把它们描绘成刚体的平移。
[bookmark: _Toc513450598][bookmark: _Toc513452566][bookmark: _Toc513457876]3 结果和讨论
[bookmark: _Toc513450599][bookmark: _Toc513452567][bookmark: _Toc513457877]……
[bookmark: _Toc513450600][bookmark: _Toc513452568][bookmark: _Toc513457878]4 总结
[bookmark: _Toc513450601][bookmark: _Toc513452569][bookmark: _Toc513457879]……
排版格式：1、页边距：左（2.54cm）、右（2.54cm）、上（2.54cm）、下（2.54cm）
      2、正文字体：宋体、小四号字体；行距：1.5倍行距；首行缩进2字符
      3、应设置页眉、页脚。
浙江大学本科生毕业论文（设计）                                                              文献翻译
页眉内容：浙江大学毕业论文（设计）文献翻译
[bookmark: _Toc513457880]
文献原文

排版格式：可采用原文pdf转图片，以图片插入方式进行排版，包括原文中的参考文献。
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毕业论文（设计）文献综述和开题报告考核

对文献综述、外文翻译和开题报告评语及成绩评定：















	成绩比例
	文献综述
（满分10分）
	开题报告
（满分15分）
	外文翻译
（满分5分）

	分值
	
	
	



开题报告答辩小组负责人（签名）
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